叶甜春（4）
    叶甜春,1965年12月出生。集成电路制造新工艺研发领域领军专家，带领团队将我国集成电路制造先导工艺水平整体推进5代，进入14纳米，形成了知识产权创新体系，使我国首次在集成电路这一高度全球化的高科技竞争领域占有自己的阵地，成果转化取得效益30亿元；担任极大规模集成电路制造装备与成套工艺国家科技重大专项技术总师，带领我国集成电路形成完成的产业链，为我国集成电路工艺的跨越发展做出了突出贡献，高端制造装备和关键材料实现从无到有的重大突破；在宇航SOI电路和短波元件技术创新上做出了开拓性贡献，研制成功系列核心器件产品应用于20多个航天工程，满足国家核心领域紧迫急需。先后获国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖、中国科学院杰出科技成就奖等省部级以上成果奖12次，获得“国务院特殊津贴”、“十一五”国家科技计划组织管理突出贡献奖、国家知识产权战略实施工作先进工作者等荣誉。

